
Notice produit
Module MOSFET haute puissance pour plateau

chauffant

Ce module MOSFET sert à réguler le courant du plateau chauffant. Il protège la carte mère contre les
courants élevés et est particulièrement avantageux pour les grands plateaux chauffants. Un autre avantage
est la possibilité de connecter une deuxième alimentation dédiée uniquement au plateau chauffant.

Le module est basé sur le MOSFET haute puissance HA210O6 et convient pour une utilisation jusqu'à 25A
sous 12-24V (sans refroidissement actif). Avec un refroidissement actif, le courant maximal atteint 210A !

Le module est compatible avec le signal de sortie de la plupart des cartes mères d'imprimantes 3D, comme
par exemple RAMPS 1.4, Melzi et les cartes MKS.

Remarque : Le réglage PID reste possible avec ce module.

Détails

MOSFET : HA210O6
Tension : 12-24V
Courant maximal : 25A
Courant maximal avec refroidissement actif : 210A
Dimensions : 60 * 50 mm
Trous de montage : 3,2 mm pour vis M3
Espacement des trous : 54 * 43 mm

Contenu de la livraison

1x Module MOSFET
1x Câble de connexion 2 broches

Caractéristiques

Type de produit imprimante 3D électronique
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Compatibilité modèle Universel

Diamètre du filament Universel

Matériau Universel

Poids

3 g  

EAN

4251102670110
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